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Filiere Microtechnique

La microtechnique :
Travail de fourmi
peut-étre !!

& Un domaine scientifique et des compétences

Mais assurement:

& A la convergence entre technologies,
& L'art de créer, d'utiliser des éléments, des composants, des
& Fabriquer et

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin

Haute Ecole Spécialisée
de Suisse occidentale


http://www.heig-vd.ch/tin

HE"™ Filiéere Microtechnique
IG

Sous un méme toit :
& Mécanique

& Matériau

& Optique

@& Electronique

& Informatique

Montre grande complication

J
M
J

. . Galilée présente sa lunette astronomique
Niveau laser en croix Venise, 21 aoit 1609

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin 5
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HE"™ Filiere Microtechnique Hes:so
TG Orientation mécatronique

de conception d’appareils automatiques
pour le controle de

Systemes Complexes

‘///- s . e = \\\

// 7 N
/ Pt N
/ MECanique /  ElecTRONique
[ Fonction MEéLeac:ir;’;e‘w Commande
‘ Fabrication c B | Autom'atlsat!on w‘
| | ! Régulation |
| e Y
N Controle //
\ »  numérique Ve
M E CA Programmation
y
TRON . InformatlQUE  /
IQUE i
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HE "™ Filiere Microtechnique Hes:so

TG

Assemblage de composants

& Optique

& Micromécanique Systeme optomécatronique
@& Electronique
& Informatique

p;

Lecteur CD/DVD

Reflex numérigue

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin 7
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Filiere Microtechnique

Systemes électro-
mécaniques miniatures

Une affaire de taille

Nano
Technologies

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin 8
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Matériau nano-composite autonettoyant (feuille de lotus)

Micro-impression d’encre pour I'électronique flexible Hes-so
Nono-gravure (caractére hauteur 3 um) Haute Ecoe specilisee
Electrode flexible médicale

Electronique flexible, LED transparente

Nano-gravure pour micro-fluidique

HE"™ Filiéere Microtechnique
TG Matériaux innovants & nanotechnologies

ounkwneE

Développement de nouveaux matériaux
nanocomposites et design de prototypes
d’application pour :

O le médical

1 le photovoltaique

[ I'électronique flexible

O emballages et nouveaux produits

O instruments de mesure

tomatec-lans

Laboratory of Applied NanoSciences

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin Présentation Live — 19.03.2021 9
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HE"™ Filiere Microtechnique Hes:so
IG Metiers : recherche appliquee et developpement %«

La pT au service
du médical

Instruments

Strum Intégration de
chirurgicaux

systémes complexes

B Mécanique

@ Electronique

B Commande & régulation
@ p-informatique

& Programmation

Pompe d’infusion Prothéese

Relevé in-situ de la
pression dans
I'utérus pendant
I'accouchement

: a

Robot de chirurgie Robot de rééducation

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin Présentation Live — 19.03.2021 11
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HE"™ Filiéere Microtechnique

TG

Pharma & Alimentaire Electroménager
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HE"™ Filiere Microtechnique Hes:so
IG Metiers : recherche appliquee et developpement

Médias
Jouets
RAssemblage sans colle ni soudure et réversible.
Alimentation solaire en option.
La uT c’est petit, précis, intelligent et on la trouve partout %

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin Présentation Live — 19.03.2021 13
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HE "™ Filiere Microtechnique %\ Hes:so

Ra&D a la HEIG-VD

L

2
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HE
TG

Centre d’usinage

d’assemblage

VD

Filiere Microtechnique
Metiers : production et assemblage

Robot Delta

eeeeeeeeeeeee
de Suisse occi

Centre d’assemblage

Robot de peinture

cialisée
eeeeeeee

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin

Présentation Live — 19.03.2021
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HE "™ Filiere Microtechnique Hes:so

TG

& Ingénieur-e R&D
& Ingénieur-e de Production
& Ingénieur-e Assurance qualité

& Ingénieur-e Technico-Commercial-e
@ Entrepreneur-e \

Bl uus

Robot agricole de désherbage
intelligent

Secteurs Industrie, Machines-Outils, Robotique, Instrumentation, Chimie, Sante,
Sciences de la vie, Pharmacologie, Biotechnologies, Domotique, Design,
, Environnement, Téléecommunications, Transports,

Energies renouvelables, Formation, ... \%
P

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin 16
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Filiere Microtechnique
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HE"™

TG

) MATLAS
Fle Edt Debug Deshop

De#|s B -

Windoss  Help
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Filiere Microtechnique -

v'"Modélisation — Simulation

Workspace

"X I_-r gures - Figure 1
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Simulink est une plate-forme de simulation
et de modélisation de systemes dynamiques.
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MatLab est un langage de programmation utilisé pour
2181 des calculs numériques.

L 4 g[llnllzr E\MATLAB \Development E.. & X

1"0@@&(k R *Od** (D@ @i

LabVIEW plate-forme de conception de
systemes de mesure et de contrble, fondée sur
un environnement de développement graphique

Main.vi Front Panel on MyRIOI

In.vproj/myRIO-1950 *

e Edit View Project Operate Tools

Window Help

&[] @[ 1] [15pt Application Font |~ |[§o [ G [~ | (65~

Pressure Bandage System (Aquire Signals)

Typical values
for human

Blood flow to the leg is 0.55L/
Net pressure in capillary is 40 dyn!
sq.cm
{Lenght of capillary must be
between 10x diameter to 20 x
| diameter for flow rate to be
limortant

Transducer ou
Actual Bandag
Blood i Body Flexiforce transducer output High - 5
10 from myRIO(A/AI (Pin 3)) Treshold Madmum 4
LE 431152 8l 1| |[379s36 | @ Hish
62 Actual Bandage Pressure SEEEE 22
42 f Timeof | [3287626-9 ]
o [267602 | Loy Mesimam J @ normal =
FE Elapsed Time s) Thiesholg  Minimum
310763€+8 iz | ([ D Low 2
Venom reaching body (mL) e == -
266454E-15
—— Tuning and Test Values 0
2\ 1 & 8 7 |:fg Circumfrence (cm) Adjust Bandage 50
‘ 725‘4 Pressure
“Bandage Width 50 60 50
. PRI e UL .
~ y‘.‘ﬁ . - Tuned Bandage 3 &0
Venom Velocity (m/s) 30~ -80 pressure (mmHg) Q_g
573742 g eyers 20‘,\.)\‘90 436352 Y
w? 10 100
2
Calc. Bandage Pressure
= 485039 Capillary Dismeter Number of w
Blocdinleq  VenominlLeq Irickolteters. e a
5 10- ]
Number of viens | . SIS '_) 1 1312
b an 6§ 8 10
5- . :
B6-
Sl o
0- 'Sl SESERSESEs S RaaF LT T SES s Saans ey
Resultant Blood  Resultant Venom 3
Flow rate (L/min) Flowrate (L/s) < gs-u'u
055 23448116 Samples
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HE"™ Filiéere Microtechnique
IG Les méthodes : réaliser

Le Team HEIG-VD gagne le prix de l'innovation

4¢ semestre : projet multidisciplinaire du transport maritime lourd 2016

P roj et H YDROCONTEST www.facebook.com/teamheigvd.hydrocontest

www.HYDROcontest.org

@ Concours international d’étudiants des hautes écoles.
@ Incubateur d’'idées et d’innovations pour fagconner les bateaux du futur.
@ Transporter plus, plus vite, en consommant moins d’énergie.

B Le transport maritime est la 5¢ source de pollution mondiale.
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HE"™ Filiéere Microtechnique % Hes:so
IG \

6¢ semestre : cours a choix 6¢ semestre Fin d’étude : travail de Bachelor

SwissEurobot Biomécanique

www.swissrobot.ch

» Concours de robotique international organisé > Dispositif de mesure des
chaque année en Europe. mouvements humains

» SwissEurobot est le concours Suisse qui
sélectionnera 3 équipes représentant la Suisse.

Ftude des mouvements du bassin '

s | oown v=19ms | DOWN

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin 22
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- ] ] _ A disposition en libre-service :
HE"™ Filiéere Microtechnique & outillages
IG & imprimantes 3D %

& decoupeuse laser
& consommables

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin 23
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HE"™
TG

Filiere Microtechnique
Plan de formation Bachelor

T8 Electricité-électranigue
8% 6%

Soft Skills

Informatique
6% .

7%

HES&ta
2%

Materiaux
2%

Science de base
19%

1 crédit = 30 h. d’étude
Total 180 ECTS
5400 h. d’étude en 3 ans

Meécanigue
16%

Options
9%

Systemes MTEC
22%

Répartition des matiéeres
enseignées : % ECTS

http://www.heig-vd.ch/formations/bachelor/microtechniques/mecatronique

Sciences de base Informatique

+ Mathématique + Informatique 1&2
« Physique i
Matériaux
Mécanique - Matériaux 18&2
+ Statique L,
- Dynamique HES d’éte
+ Eléments de construction «  Chimie
« CAO, conception p-méca + Ergonomie, Qualité, sécurité
» Résistance des matériaux - Labview & MatLab
Electricité-Electronique Soft Skills
« Electricité - Langues
- Electronique + Expression et communication

+ Gestion d'entreprise
Systemes microtechniques

+ Régulation Options

- Signaux et systémes - Mécatronique

» Techniques de mesure + Modélisation EF

* Optique + Automatisation

+ Commande de machine « Ecologie industrielle

+ Systemes électromécaniques - Marketing

+ Robotique « Economie d’entreprise
- Capteurs + ...a choix

S1 au S5, moyenne ~ 55h/semaine (cours encadrés et travail
individuel, respectivement 40-60%). S6 ~ 41h/semaines

Au total 105 semaines d’étude réparties en 6 semestres de 16 semaines, une HES
d’été de 3 semaines et un travail de Bachelor (TB) de 6 semaines, hors examens

Hes-so

Haute Ecole Spécialisée
de Suisse occidentale

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin

Présentation Live — 19.03.2021
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VD ™ V 4 - - m N\
HE"™ La microtechnique Repartition des maticres Hasa
IG _ enseignees : % h. de cours
Plan de fO rm athn BaChe|Or http://www.heig-vd.ch/formations/bachelor/microtechniques/mecatronique
Soft Skill citd & - . .
e Flectrere s Baoniaue Sciences de base Informatique
+ Mathématique + Informatique 1&2
HESétE « Physique .
4% ) Matériaux
Mécanique + Matériaux 1&2
: + Statique Vs s
Informatique . Dynamique HES d éteé
8% + Eléments de construction + Chimie
Science de base . CAO, conception u-rr)éca . Ergopomie, Qualité, sécurité
24% + Reésistance des matériaux + Labview & MatLab
M Electricité-Electronique Soft Skills
4 i ; ’ : + Electricité « Langues
1 periode = 45 min. d’enseignement - Electronique « Expression et communication
Total 2941 périodes . _ _ - Gestion d’entreprise
~2200 h. d’enseignement en 3 ans Systemes microtechniques _
+ Régulation Options
- Signaux et systémes - Mécatronique
» Techniques de mesure + Modélisation EF
+ Optique + Automatisation
Options Mécanigue - Commande de machine « Ecologie industrielle
go 16% + Systemes électromécaniques - Marketing
+ Robotique « Economie d’entreprise
- Capteurs + ...a choix
S1 au S5, moyenne ~ 55h/semaine (cours encadrés et travail
individuel, respectivement 40-60%). S6 ~41h/semaines
Systemes MTEC Au total 105 semaines d’étude réparties en 6 semestres de 16 semaines, une HES
23% d’été de 3 semaines et un travail de Bachelor (TB) de 6 semaines, hors examens 2\
Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin Présentation Live — 19.03.2021 26
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HE"™
TG

Formation a
plein temps

La microtechnique

Répartition hebdomadaire
des périodes de cours

http://www.heig-vd.ch/formations/bachelor/microtechniques/mecatronique

Pér. Semestre 1 | Semestre 2 Semestre 3 | Semestre 4 Semestre 5 | Semestre 6 Semestre 1 | Semestre 2 Semestre 3 | Semestre 4 Semestre 5 | Semestre 6 Semestre 7 | Semestre 8

1 Math1* Math2* Math3* XMI Math1* Math2* Math3* TechMes Capt* Xoption

2 12p/8.5¢ 10p/6.5¢ 6p/5¢c #p vs. choix 12p/8.5¢ 10p/6.5¢ 6p/5c 4plac 4plac #p vs. choix
3 16¢ (8c fond.) 16¢ (8¢ fond.)
4

5 SignSys* RoboSysAut*

6 4pldc CAO3Mi 7pl6c

7 Phy2* Capt* Phy2* 3p/3c

8 5p/5¢ MotCommand 4plac 5p/5¢ MotCommand

9 4p/3c InfoMi2* 4p/3c

10 5pldc

1 Phy1* RoboSysAut* Phy1*

12 8p/6c MatxMi1 Régul* 7pl6c 8p/6c InfoMI1* Régul* Microméca

13 IntroPhys* 5pldc 5p/5¢ IntroPhys* 5pl/5¢c 5p/5¢c 4p/5¢

14 4p/3c 4p/3c

15

16 SysEIMéca*

17 Statiq1* CAO3Mi TechMes TBachelor Statiq1* ProjMulti 5p/5¢ TBachelor
18 2p/2¢c 3p/3c 4pldc Microméca | 10p (120h) 2p/2c 2p/3c 6p (72h)
19 ElContr1 4p/5¢c +5p (60h) ElContr1 GestEntr +8.7 semaine
20 2p/2c hors horaire 2p/2¢c 2p/2c hors semestre,
21 SignSys* +6 semaines Dynamiq* Ang2/All2* ExpCom (348h)
22 4plac SysEIMéca* |hors semestre Splac Ang1/AIl1 3p/3c 2pl3c 14c

23 InfoMI1* 5p/5¢ (240h) 3p/2c

24 5p/5¢c InfoMi2* 14c

25 5pldc

26

27 Dynamiq* GestEntr

28 5pl4c 2pl2c

29 ExpCom

30 ProjMulti 2pl3c

31 2p/3c

32 Ang1/All1 | Ang2/Ali2*

33 3p/2c 3p/3c

34

35
Total 34 34 30 26 25 26 25 21 24 23 22 22

Hes-so

Haute Ecole Spécialisée
de Suisse occidentale

Formation en emploi
ou a temps partiel

2

27
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HE"™ Filiere Microtechnique Hes:so
TG Horaire hebdomadaire type 1°" semestre

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

08:20
02:15 Math1-TIN-C-C3 Math1-TIN-C-C5 Statiq1-C-C1 IntroPhy-F-C1
ETR ETR CST cing
601 601 Jo0s GO5
09:15 |:__-i-__:| |:__-i-__:| |:__-i-__:| |:__-i-__:|
10:00
10:25
11:10 TCLMi-B-C2 IntroPhy-F-C2 Infod Mi-B-L1 Math-TIN-C-C4
ESI cin ABE EZN ETR
G0z GO5 J05 601
115 |:__-i-__:| |:__-i-__:| |:__-i-__:| |:__-i-__:|
12:00 Math1-TIN-C-CS
ETR
G0l
12:00 @
12:45
12:15
14:00 Math1-TIN-C-C1 Mathd-TIN-C-C2
ETR ETR
601 G0l
14:00 55 @
14:48 CAO1-D-P1 TCLMi-B-C3
CMO ACL Es|
Hogc G04
14:55 @ ®
15:40 TCLMi-B-C1 Infod Mi-B-C1
EsI EZN
G02 G0z
15:48 ) @
16:20 InfodMi-B-C2
EZN
G0
T ®
8 — 14 - 14
720 : S1: 34P d d = 25h30 d
. erioaes encadrees = e cours
+ travail personnel =~ 30h
17:20
12:05

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin Présentation Live — 19.03.2021 28
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HE"™ Filiere Microtechnique
TG »

> Théoriques

- Excellent bagage en mathématiques et en physique appliquée
- Savoir faire

- Connaissances théoriques élargies de résolution de problemes
- Poser et résoudre des problemes correctement

> Pratiques

« Maitrise

- Savoir faire expérimental

- Recherche appliquée par projet
- Reédaction de rapports

r coslp — v cosO; + p sinf; + j sinf, — c sinf; = H,

T sinfp + v sinb; + p cosb; + j cost, + ¢ cosd; = H,,

> Relationnelles

« Multiples

- Capacité de présenter des résultats
« Gestion de projets

- Résistance au stress

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin 29



http://www.heig-vd.ch/tin

... pour contribuer a la résolution des

H E Vb Filiére MicrOteChnique enjeux technologiques de la société
T G  Pourquoi étudier la uT a la HEIG-VD

> HEIG-VD

- Leader dans I'enseignement professionnel supérieur
- Une pédagogie basée sur la pratique

- Des laboratoires avec des equipements de pointe

- Un enseignement en lien avec le tissu économique

- Actif dans la recherche appliquée avec l'industrie

. a disposition

. d’'ingénieur-e avec un titre reconnu
- Une formation avec de

« L'assurance de trouver un emploi rapidement

»

L7
iz

www.baleinev.ch
- Une association des étudiants entreprenante

- De multiples services aux étudiants
Bibliothéque, Sports, Centre de langues, Career Center
Aumbnerie, Consultation juridique et psychologique,
Intégration, Discrimination, Egalité des chances

Soirée internationale

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin Présentation Live — 19.03.2C https://age.heig-vd.ch/



http://www.heig-vd.ch/tin
https://age.heig-vd.ch/
http://www.baleinev.ch/

HE"™ Filiéere Microtechnique Hes:so
IG Pourquoi étudier la MT a la HEIG-VD... et venir a Yverdon-les-Bains

> Yverdon-les-Bains _ .
« Au ceceur de la Suisse romande, 2¢ ville du canton de VD

* Ville de loisirs, de sports, de culture

« Centre technologique avec Y-Parc

- Des possibilités de logement pour les étudiants (la résidence Stahli)
* Une belle HES

l
| s
ART CONTENPORAIN S50 o
CENTRED' BAINS
A i S
/s 23 ¢ o

j ‘ W 7 _‘Soﬁc'ebozg

) AUX-D o, BIE
(048 LA CHAUX-~ Y Saint®
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HE "™ Filiere Microtechnique Hes:so

TG

v Master of Science HES-SO
in Engineering, MSE

v Master a I’étranger

v Passerelle EPF

M

ECOLE POLYTECHNIQUE
FEDERALE DE LAUSANNE

v L'industrie
v Les services
v

i T
/%’R\

Département des Technologies Industrielles

Orientation : Cursus de 3 semestres, 90 ECTS

v" Technologies industrielles v" Renforcement theorique

Options : v" Approfondissements professionnels

v Mé S v' Travail de Master : projet Ra&D
ecatronique

v" Biomédical

v/ Systemes embarqués

v' Micro- et nanotechnologies

v" Production et manufacturing

Pieces horlogéres Microfabrication de composants
piezo-électriques de type SAW
(Surface Acoustic Waves).

http://www.heig-vd.ch/tin 32
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HE"™ Filiéere Microtechnique

Serrures : objets uT

Département des Technologies Industrielles

5 Mots clefs de l'ingénieur-e uT

& Miniaturisation

& Intégration

& Polyvalence

& Multidisciplinarité
& Innovation

Si petit que I'on ne puisse pus

http://www.heig-vd.ch/tin

Haute Ecole Spécialisée
de Suisse occidentale
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Haute Ecole Spécialisée
de Suisse occidentale

HE"™ Filiéere Microtechnique
TG Renseignements

La filiere Microtechnique https://heig-vd.ch/formations/bachelor/filieres/microtechniques

Condition d’admission https://heig-vd.ch/formations/bachelor/admission/conditions-admission
Inscription en ligne https://heig-vd.ch/formations/bachelor/admission/inscriptions
Rentrée academique 20 septembre 2021

Cours de mise a niveau ao(t 2021

Contact \% carl.schmitt@heig-vd.ch  Tél. 024 557 63 29
A HR Secrétariat Tél. 024 557 63 30

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin Présentation Live — 19.03.2021 34
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HE"™ Filiéere Microtechnique

TG

Merci pour votre attention

Combien de fourmis dans la
présentation -,

\%
e

Questions - Réponses

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin

Haute Ecole Spécialisée
de Suisse occidentale
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HE"™ Laformation supérieure Hes:so

Haute Ecole Spécialisée
de Suisse occidentale

4 catégories de hautes écoles en Suisse :

EPF - Ecoles polytechniques fédérales
HEU - Hautes écoles universitaires
HES — Hautes écoles spécialisées

HEP - Hautes écoles pédagogiques

Fachhochschule Zurcher —"
Nordwestschweiz Fachhochschule

HE" P, A
IG , 7

.
Fachhochschule P

ES Bemoise Fachhochschule
Fanirilachihiz Fachhochschule

Ostschweiz

Scuola universitaria
professionale della
Svizzera italiana

Genéve

La HES-SO regroupe toutes les HES
de suisse occidentale dont la HEIG-VD Has

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin
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HE"™ La formation supérieure
IG Les HES en suisse

* 7 HES publiques
* 1 HES privée

1 HES pour toute la Suisse occidentale : la HES-SO
Plus de 20°000 etudiant-e-s

HES de Suksse

orcidentale HES-50 &

Haute Ecole Spécialisée
de Suisse occidentale

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin Présentation Live — 19.03.2021
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HE" La HEIG-VD

_—

Le plus grand campus de la HES-SO

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin

Haute Ecole Spécialisée
de Suisse occidentale
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HE"™ LaHEIG-VD Hes:so
TG 3 campus

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin Présentation Live — 19.03.2021 40
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HE"™ LaHEIG-VD
IG En chiffre

Département des Technologies Industrielles

http://www.heig-vd.ch/tin

Présentation Live — 19.03.2021

2000

étudiant-e-s
1’500 en études Bachelor

180

Professeurs

550

Maitres d’enseignement
Collaborateurs scientifique et technique

59

Nationalités représentées
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HE"™ LaHEIG-VD Hes:so
TG 9 Filieres de formation Bachelor — 7 Départements

« Economie d’entreprise
 Energie et techniques environnementales
 Geénie électrique

M Ingénierie
Haute Ecole de Gestion

M Economie
d'entreprise

Technologies Industrielles

* | Microtechniques L

. : : TIC
« Systemes industriels | |

Techneologies de U'Information et de la
* Ingénierie et gestion industrielles ”“’“”“‘“”““ h
18- eig-vd
L] Y . - Dépariament CEMTRE

* Informatique et systemes de communication EC+G o Bago. "
° G éo m at i q u e Envim;g;r:;::nt;j::rult & Centre Formation de Base

heig-vd heig-vd

* Ingénierie des médias

FC

COMmunication Engineering Formation Continue

Management

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin Présentation Live — 19.03.2021 42
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HE"™ LaHEIG-VD

IG 9 Instituts de recherche — 5 Pbles de compeétences
Institut Interdisciplinaire Cgmg EE
I I D E du Développement Conception mécanique et Recnnﬂgiu?t;b;&e-mheddgd
de [Entreprise technologies des matériaux RS, S

¢
inﬁ-!l.'l._IT d’ y A - -
Automatsaton [ @ ! I n S I
Industriele IIBT
IMHTITWTE FOR NFORMATION AND Institut d’ingénierie du territoire
INSTITUT M I
E S E O-ENERGIE E
ET 5¥5TEMES | o .
ELECTRIQUES - Media
= Engineering
Institut de génie thermique .
Institute

Haute Ecole Spécialisée
de Suisse occidentale

HEALTH
ENGINEERING
ECONOMICS

mécatronYx

APPLIED RESEARCH CERTER rYERDOM-LES-BAWS @

AddiPole

Advanced manufacturing center

Pole Energies HEIG-VD

Y-Security

Sécurité informatique

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin Présentation Live — 19.03.2021
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HE"™ LaHEIG-VD

a plein temps
a temps partiel

en cours d'emploi

Plein temps
En emploi / temps

partiel

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin
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HE"™ Conditions d’admission Hes so

TG

I Dipldme ESC ey Maturité professionnelle
Ecole supérieure de commerce commerciale+ Stage 1 an

Dipldme de degré

()] Secondaire (ECG) ¥ CFgrr?aggwepn!ger;goﬁgllezs a?créllzégFPA) HEIG-VD
e Ecole de culture générale
3 Haute Ecole d’Ingénierie
§ et de Gestion Postgrade
7 B e e du canton de Vaud oo gl (o 8 1114 [) 1)
= Maturité professionnelle .

@ (systéme dual) continue
Q Ou
O —
L > Ecole des métiers S .

CFC achelor aster

( ) > > De 25 ans admission sur

dossier

=P Gymnase (Maturité¢) ====p Pratique professionnelle d’un an

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin 45
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HE"™ Master HES

Bachelor
HES

3 ans facCO
180 ECTS £ %,,7@/7
i

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin

Master HES

(professionnel)

172 ans
90 ECTS

Master
UNI EPF

Haute Ecole Spécialisée
de Suisse occidentale

46
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HE"™ Association générale des étudiant-e-s

o AG

Assopiation Générale
des Etudiants HEIG-VD

ﬁ /age.heig.vd u @age heigvd

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin
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HE"™ A coté des études Hes so
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Hes-so
Haute Ecole Spécialisée
de Suisse occidentale

A coté des études

HE ™
TG

b i
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v Hes-so
HE"™ Les sports

« Badminton

 Circuit training » Cross training * Football * Musculation

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin Présentation Live — 19.03.2021 50
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H(E;“" Les sports Hes:so

 Tennis * Tennis de table * Voile

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin Présentation Live — 19.03.2021 51



http://www.heig-vd.ch/tin

HE "™ Contacts
TG

Renseignements auprées du secrétariat académique :

024 557 64 08

info@heiqg-vd.ch

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin Présentation Live — 19.03.2021
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